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Abstract (de)
Eine erfindungsgemässe Verbindungsvorrichtung ist zum Verbinden von Dielen (1) oder Platten mit Trägern (2) ausgebildet. Die Träger (2) sind
in einer Träger-Längsrichtung parallel ausgerichtet und in gleichmässigen Trägerabständen angeordnet. Die Dielen (1) oder Platten erstrecken
sich in einer Hauptrichtung über eine Länge von mindestens zwei Trägerabständen. Die Verbindungsvorrichtung umfasst Verbindungselemente
(3), die mit den Dielen (1) oder Platten und mit den Trägern (2) verbindbar sind. Die Verbindungselemente (3) erstrecken sich bandförmig in einer
Element-Längsrichtung weisen als Aussenflächen eine erste und eine zweite Hauptfläche (3a, 3b), zwei die Hauptflächen (3a, 3b) verbindende
Seitenflächen (3c) und zwei die Hauptflächen (3a, 3b) und die Seitenflächen (3c) verbindende Stirnflächen (3d) auf. Die erste Hauptfläche (3a) ist
mit mindestens einer Diele (1) oder Platte verbindbar und die zweite Hauptfläche (3b) weist mindestens zwei Nuten (5) auf, welche sich quer zur
Element-Längsrichtung erstrecken und je einen Bereich von verschiedenen Trägern (2) aufnehmbar machen. Mit diesen Verbindungselementen (3)
ist das Aufbauen eines Bodens mit Dielen (1) oder Platten sowie das Entfernen und Wiedereinsetzen von Dielen (1) oder Platten gegenüber den
Lösungen gemäss dem Stande der Technik wesentlich erleichtert.
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